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摘要(译)

本发明提供一种电致发光显示装置的制造方法，在有机EL元件的封装结
构中，可抑制封合树脂宽度的偏差而防止水分渗入有机EL元件的形成部
分。并可防止EL元件所形成的元件基板破裂。其中，密封玻璃基板(10)
是放置在石英板(30)上，元件玻璃基板(1)，是吸附在吸附板(20)上。在元
件玻璃基板(1)的主表面上所形成的有机EL显示元件(2)，与密封玻璃基板
(10)的主表面上所形成的干燥剂层(12)，是以互相面对的方式配置。吸附
板(20)的主表面上，设有凸部(21)，是用以将吸附板(20)的载重加在封合
树脂(13)上。并且施加在吸附板(20)的载重，是加到元件玻璃基板(1)与密
封玻璃基板(10)的间达到预定的间隔(G)为止。
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